A. Priloha

Vzorku vlakna sme odrezali z vlaknového kotiica odstihnutim pouzitim Special-
nych noznic. Tieto vSsak odstrihnuty koniec vlakna zdeformuji. Preto je nutné
vykonat rez vldknom v jednej rovine bez poskodenia povrchu. V rdmci pri-
pravenia vldkna do C'O, lasera je nutné odstranit plastovi ochranu vldkna.
Tento proces sme vykonali v zariadeni C'T' 30 Fujikura.

Fujikura CT 30 zahreje vldkno po jeho vlozeni do svoriek. Nasledne vy-
tiahnutim vlakna von ostane vo vnutri samotna vrstva plastovej ochrany.
Na povrchu pod plastovou ochranou je polymérovy Coating, ktory sa od-
strani pomocou nanesenia acetylalkholu, ktory chemicky rozpusti tito tenkt
8 pum vrstvu. Pre dosiahnutie hladkého povrchu cela vlakna sa vldkno zlomi
v lamacke vlakien CT 105 Fujikura.

Tato vyvynie velky tlak na povrch vldkna pre dokonali fixdciu. Diaman-
tovy hrot opakovanymi jemnymi narazmi vraza do obnazeného vlakna pre
vznik hladkého lomu. Fujikura CT 100 zlomi vldkno v mieste tak, aby ostalo
15 mm vlédkna bez plastovej ochrany vldkna a coatingu.

Pre odstranenie zostavajicich necistot sa pouzila ultrazvukova acetylalkho-
lova cisticka.
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Obr. 2: Lamacka vldkien Fujikura CT 105.



